FOLIEN & FILME

SILIKONFOLIE TFO-X-SI

glasfaserverstarkt

TFO-X-Slist eine elektrisch isolierende, warmeleitende Silikonfolie zur thermischen Anbindung

von elektronischen Bauelementen an Kiihlflachen. Durch die spezielle Formulierung und Fillung
des Silikons mit Keramikfullstoffen ergibt sich eine exzellente Leitfahigkeit. Durch die besondere

Oberflachenstruktur passt sich das Material sehr gut an. Dadurch wird der thermische Gesamt-

Ubergangswiderstand minimiert. Die Glasfaserverstarkung sorgt fiir hohe mechanische Stabilitat

und eine einfache Handhabung. Fiir die einfache und sichere Vormontage kann das Material mit
einer einseitigen Haftklebebeschichtung ausgefiihrt werden.

EIGENSCHAFTEN

Warmeleitfahigkeit: 5,0 W/mK

Sehr gute Oberflachenanpassung
Sehr guter thermischer Kontakt

Hohe mechanische Stabilitat durch
Glasfaserverstarkung
Extrem alterungs-/chemisch bestandig

Rickstandslose Entfernung nach Anwendung

LIEFERFORMEN
Matte 440 x 510 mm
Nicht haftend
(TFO-XXXX-SI)
Einseitig haftend
(TFO-XXXX-SI-A1)

Als lose Formstanzteile

ANWENDUNGSBEISPIELE

Thermische Anbindung von z.B.

MOSFETs und IGBTs

Dioden und Gleichrichter

Elektronische Module
z.B. in Wechselrichtern und Strom-
versorgungen / USV Einrichtungen
Als Kiss Cut Formteile auf Bogen /Motorsteuerungen / Solartechnik

v

EIGENSCHAFT EINHEIT TF0-X200-SI TF0-X300-SI TF0-X450-SI TFO0-X800-SI
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THERMISCH

Betriebstemperaturbereich °C - 50 bis + 200 - 50 bis + 200 - 50 bis + 200
ELEKTRISCH
I gss pannun g“ .............. R 30 ....................... 60 ....................... 90 ....................... B
Durchgangswiderstand Ohm - cm 1,7x 10" 7,9 x 10" 9,2x 10" 8,9 x 10"
Dielektrizitatskonstante @1 MHz 8.3 3,3 3.3 33

Priifmethode in Anlehnung an: ' ASTM D 412,* ASTM D 5470, * ASTM D 149. Typische, unverbindliche Richtwerte. Nicht fiir Spezifikationszwecke geeignet. Technische Anderungen vorbehalten.
Fir weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Haltbarkeit Kleber: 6 Monate bei Lagerung in Originalverpackung bei Raumtemperatur und 50 % rel. Feuchte.

Standarddicken: 0,20 mm /0,30 mm /0,45 mm /0,80 mm

Rth vs. N/cm? (PSI)

PSI
0 20 40 60 80 100 120 140
1,0 . ] . ] . ] . ] . 1 . ]
0,20mm
0,30 mm
0,45mm
0,8 —— 0,80 mm
§ 0.6 AN
N\
5 \
I \ ~
& ———
0.2 \_
0,0
0 20 40 60 80 100
N/cm?

Stand 09 /2026

Technisches Datenblatt

Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produkteignung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte
Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchfiihrung eigener Priifungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen auBerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Anderungen der Angaben bleiben vorbehalten.
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